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Abstract (en)
[origin: US2023231342A1] A connection element is disclosed. In an embodiment, the connection element includes a guide element and first and
second contact elements arranged at a distance from one another. The guide element at least partially surrounds the contact elements and is
configured to guide and receive at least one mating connection element. The first and second contact elements have respective first and second
contact sections configured for connection to a mating contact element of the mating connection element. The first and second contact sections
lie on a straight connecting line which runs orthogonally through the first and second contact element axes and the contact sections have different
lengths along a direction of the straight connecting line. A kit of parts and an electronic component part, each including at least one connection
element as described, are also disclosed.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungselement für eine strom- und/oder datenleitende Übertragungstechnologie, insbesondere SPE,
TPE oder dergleichen, umfassend mindestens ein Führungselement, zwei im Abstand zueinander angeordnete strom- und/oder datenleitende
Kontaktelemente, wobei das mindestens eine Führungselement- die Kontaktelemente mindestens teilweise umschließt und- zur Führung und
Aufnahme mindestens eines Gegenverbindungselements ausgebildet ist, welches zwei im Abstand zueinander beabstandete strom- und/oder
datenleitende Gegenkontaktelemente und mindestens ein Gegenführungselement, wobei die Kontaktelemente jeweils eine Kontaktstrecke
aufweisen, welche auf der Verbindungsgerade liegt, die orthogonal durch beide Kontaktelementsachsen verläuft, wobei die Kontaktstrecken der
Kontaktelemente insbesondere unterschiedlich lang sind. Weiterhin ist von der Erfindung ein Teilesatz (Kit of Parts) und ein elektronisches Bauteil
mit mindestens einem solchen Verbindungselement umfasst.
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